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第２四半期業績

※加工高とは、売上高から基板材料費と外注加工費を差し引いた、成膜分の売上（付加価値収入）のことです。

尚、加工高は、当社の管理数値として使用しているもので会計数字とは必ずしも一致しません。

単位：百万円 2026.9 2025.9 前年同期比

2Q / FY27 2Q / FY26 増減 増減率

売上高 3,057 2,634 422 16.0%

営業利益 372 269 103 38.3%

（営業利益率） 12.2% 10.2% 2.0Pt ー

経常利益 387 301 86 28.6%

中間純利益 333 288 45 15.7%

1株当たり中間純利益（円） 42.16 36.44 5.72 15.7%

加工高※ 2,280 2,190 90 4.1％
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車載向けディスプレイ市場における北米・欧州の生産回復、半導体市場におけるAI関連投資の拡大に伴うデータセンター需要、および
産業機器向け需要に支えられ、受注は堅調に推移しました。



財務概要

単位：百万円 2026.9 2026.3 増減

流動資産 11,255 10,539 716

現金・預金 3,219 3,729 △ 510

受取手形・売掛金 4,785 3,997 788

電子記録債権 205 284 △ 79

棚卸資産 2,448 2,146 302

その他 596 381 215

固定資産 6,900 5,920 980

有形固定資産 2,034 2,012 22

無形固定資産 158 162 △ 4

投資その他 4,707 3,746 961

合計 18,156 16,460 1,696

単位：百万円 2026.9 2026.3 増減

負債 7,585 6,416 1,168

買掛金 5,002 3,770 1,231

借入金 1,779 1,737 42

その他 804 909 △ 105

純資産 10,570 10,043 527

株主資本 9,629 9,295 334

評価・換算差額等 941 747 194

合計 18,156 16,460 1,696

自己資本比率 58.2％ 61.0% △2.8pt

1株あたり純資産
（円）

1,336.34 1,269.69 66.64

資産の部 負債・純資産の部
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キャッシュフロー概要
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単位：百万円 2026.9 2025.9 前年同期比

営業活動によるＣＦ 561 559 2

税引前中間純利益 392 301 91

減価償却費 127 85 42

その他 41 172 △ 131

投資活動によるＣＦ △ 913 △ 79 △ 834

固定資産の取得 △ 156 △ 289 133

投資有価証券の取得 △ 763 0 △ 763

補助金の受取額 0 207 △ 207

その他 7 1 6

財務活動によるＣＦ 41 △ 149 190

借入金の借入・返済 41 △ 148 189

その他 0 0 0

現金等の増減額 △ 310 331 △ 641

現金等の中間期末残高 3,719 3,360 359

フリーキャッシュフロー △ 351 480 △ 831

N E T  C A S H 1,940 1,479 461
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四半期売上実績

最終製品別売上高推移

5

品目別売上高推移 百万円百万円

実績 見込 実績 見込

◆ ディスプレイ
車載向け液晶ディスプレイパネルの受注は増加

カバーパネルの受注も、第２四半期に増加

◆ 半導体・電子部品
ＡＩ関連投資の拡大や産業機器市場の好調を背景に、テストウェハー、産業用プリンターヘッド向け受注が堅調に推移

先端デバイス及び次世代技術分野向けの試作受託も引き続き好調に推移

◆ その他
g.moth®やg.slip®などナノ構造体製品の受注は増加

成膜加工関連部材の販売は減少



２０２７年３月期 業績見通し

単位：百万円 2027.3 前期比 2026.3

通期計画 H1 実績 H2 見通し 増減額 増減率 実績

売上高 5,850 3,057 2,793 △ 158 △2.6% 6,008

営業利益 500 372 128 159 46.6% 341

（営業利益率） 8.5% 12.2% 4.6% 2.9pt ー 5.7%

経常利益 535 387 148 106 24.7% 429

当期純利益 507 333 174 △ 131 △20.5% 638

加工高 4,600 2,280 2,320 338 7.9％ 4,262

研究開発費 149 72 77 △ 74 △33.2% 223

設備投資額 580 138 442 404 229.5% 176

減価償却費 270 127 143 91 50.8% 179

6



経営環境及び対処すべき課題

経営環境

今後の経済見通しにつきましては、景気は引き続き緩やかな回復傾向にあるものの、地政学的な緊張や米国の貿易政策による国内経済への影響が懸

念されることから先行きは依然不透明な状況が続いており、当社の主力製品である薄膜製品は、最終製品の需要動向やサプライチェーンの変化に大きく
左右されるものと予測されます。また、デジタルトランスフォーメーション（DX）、人工知能（AI）、ロボティクスの進展により、ビジネスモデルや産業構造そ
のものが大きく変革され、生産性の向上など、経済全体にも大きな影響を及ぼすことが期待されます。

対処すべき課題

このような経営環境の下、当社はこれまでマーケットインとプロダクトアウトの戦略に基づき、「薄膜技術」を強化し成長を図ってまいりましたが、今後はこの

経営志向をさらに発展させ、従来の薄膜技術に加え、顧客ニーズに応じた生産技術の強化と経営資源の最大活用によって顧客の利便性および当社の
収益性の向上を目指す「薄膜技術＋生産技術」という当社の強みを活かし企業成長に取り組んでまいります。当社が現在認識している課題と対策は以
下の通りです。

1. コア事業の強化

当社の主力製品であるディスプレイなどの薄膜加工製品については、既存設備を有効に活用するとともに、原価低減と価格戦略の見直しを進めることで、収
益性および資産効率の改善を図っております。

2. 戦略事業、新規事業の強化

成長が期待される製品・市場に向けて、これまで培ってきた薄膜技術および生産技術を活かし、顧客に対して高い利便性を提供することで事業の拡大と収
益性の向上に取り組んでおります。

3. 人的資本の強化

教育制度および評価制度の整備を進め、あるべき姿の実現に向けた人材の確保と組織能力の向上に取り組んでおります。
また、社員がいきいきと活躍できる職場環境の整備を目指し、企業風土改革にも継続して取り組んでおります。

4. 経営基盤の強化

経営の高度化を実現するため、デジタル基盤の強化を進めております。
あわせて、財務基盤の安定と資本効率の向上を図りつつ、成長領域への戦略的投資を推進しております。
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・ 情報提供の目的

         本資料は、当社への理解を深めていただくことを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。掲載さ
れている情報は、 インターネット上で簡便にご参照いただくために作成されたものです。当社は細心の注意を払っており
ますが、掲載されている情報には不測の誤りがある可能性があります。本資料のご利用により、被害・損害が発生した
としても、当社は一切責任を負うものではないことをあらかじめご了承ください。

・ 将来予測に関する考え方

         本資料に掲載されている情報には、当社の計画、予測など将来の見通しに関する記述が含まれています。これらは、
現時点で入手可能な情報から得られた当社の判断および仮定に基づくものであり、既知または未知のリスク、不確実
性及びその他の要因が内在しています。それらの影響により、当社の業績、事業活動、財務状況は、見通しと大きく
異なる場合があります。

・ 投資判断に対する考え方

         投資に関する最終的なご決定は、本資料の情報に全面的に依存することはお控え頂き、ご自身の判断と責任にお
いて行っていただきますようお願いいたします。 

・ 情報内容変更等の可能性

         本資料または本資料のコンテンツは、予告なく変更、修正、削除、中断することがあります。当社は、本資料に掲載
された情報を更新する義務を負うものではなく、その約束をするものではありません。本資料のいかなる情報についても、
常に最新情報に反映されるものでないことをご了承ください。
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補足資料
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主要商材・主要得意先  74期実績

1. 商材別構成比

2.得意先別構成比

※4～9月実績、10～3月 見通し

（単位：百万円） 1Q 2Q 3Q 4Q 74期 73期

実績 実績 見通し 見通し 合計 構成比 実績 見通し/前期

総額 1,420 1,636 1,397 1,397 5,850 100% 6,008 97%

ディスプレイ（液晶パネル） 412 461 417 430 1,720 29% 1,474 117%

ディスプレイ（カバーパネル） 146 323 145 185 800 14% 1,381 58%

半導体・電子部品（半導体他） 78 106 91 91 365 6% 268 136%

半導体・電子部品（エネルギー他） 220 258 236 197 910 16% 679 134%

半導体・電子部品（電子部品他） 252 232 217 256 957 16% 930 103%

その他 312 256 291 238 1,097 19% 1,276 86%

（単位：百万円） 1Q 2Q 3Q 4Q 74期 73期

実績 実績 見通し 見通し 合計 構成比 実績 見通し/前期

総額 1,420 1,636 1,397 1,397 5,850 100% 6,008 97%

SDTC㈱ 189 280 226 234 928 16% 719 129%

京セラ㈱ 95 90 71 74 330 6% 406 81%

Ｗｕｘｉ Ｇｅｏｍａ 37 3 6 65 111 2% 113 99%

(株)ミクロ技術研究所 長岡事業所 105 70 87 80 342 6% 457 75%

(株)ジャパンディスプレイ石川 106 73 83 75 338 6% 247 137%

(株)ジャパンディスプレイ海外 0 203 1 0 204 3% 769 27%

(株)厚木ミクロ 57 42 66 50 215 4% 286 75%

Ｓｔａｃｋｅｄ Ｅｎｅｒｇｙ 127 109 82 113 431 7% 81 530%

三井金属(株) 39 49 38 37 164 3% 89 184%

Ｉｎｔｒｅｅ Ｃｏ．ＬＴＤ 20 27 10 12 69 1% 66 104%

東亜電気工業(株) 0 3 174 186 363 6% 178 204%

(株)アルプスエンジニアリング 18 11 35 28 92 2% 119 77%

ニデックコンポーネンツ(株) 19 23 20 23 86 1% 49 175%

(株)東芝 研究開発センター 3 4 0 9 16 0% 149 11%

ＴＯＰＰＡＮ(株) 0 0 0 0 0 0% 6 0%

味の素ファインテクノ(株) 18 10 8 5 41 1% 23 180%

住友ベークライト(株) 36 24 13 19 90 2% 35 255%

Ｉｎｔｕｉｔｉｖｅ Ｓｕｒｇｉｃａｌ 5 27 24 19 73 1% 40 184%

キヤノン(株) 10 13 0 12 35 1% 106 33%

ｉ－ＰＲＯ(株) 21 27 24 9 80 1% 10 784%

その他 516 549 429 346 1,840 31% 2,060 89%
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